CUBIERTA DE PLACA AP COMPATIBLE
CON SERIE H2
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La Cubierta de Placa AP es un componente estructural disefiado para proteger y cubrir de
forma segura la placa AP utilizada en sistemas de la serie H2.

Su disefio preciso permite un montaje rapido y sin herramientas especializadas, encajando
perfectamente en los puntos de fijacién definidos por la arquitectura H2.

Cantidad Producto
1 Cubierta de placa AP
1 Cubierta de bandeja de cables
1 Tornillo BT2.6-8

Compatibilidad: Serie H2
Materiales: Plastico.

Color: Negro.

Peso: 0.186 kg

Dimensiones: 122*122*262 mm.
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